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Musterlotprofil fiir beifreie PCB-s mit empfindlichen Bauelementen
FUr unsere Lotpasten empfehlen wir nebenstehendes Lotprofil um besonders gute Lotergebnisse zu erhalten.

Ein solches Lotprofil erlaubt ein zlgiges Loten der Baugruppen ohne einer zu grossen thermischen Belastung dieser im
sog.,Sattelbereich”.

Dadurch erhdhen Sie Ihren Reflowofendurchsatz, sparen Energie und verringern den Ausstol3 der,Schadstoffe” aus den
Leiterplatten!
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